Rev. 11/2004

hamelals  technische Q
Cookson@®  information

ELECTRONICS

PASTA LUTOWNICZA ,,no clean”

OMNIX™ 5100 fine pitch

OPIS No-Clean Solder Paste

Pasta OMNIX 5100 przeznaczona jest do lutowania elementow w montazu powierzchniowym
SMT.
Pasta OMNIX 5100 charakteryzuje si¢ szerokim ,,oknem technologicznym” procesu, elastycznymi pozosta-

tosciami utatwiajacymi testowanie oraz mata wrazliwoscia na wilgo¢ z powietrza i wysychanie na szablonie.
ZALETY

przedtuzony czas przydatnosci do druku - pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godz. ciaglego
druku- ,,stencil life”.

e duza odpornosci na zjawisko kuleczkowania-,,mid chip solderballing”

e dobra ,kleistos¢” do elementdow przez co najmniej 24 godzin od nalozenia

e duza wierno$¢ odtwarzania szczegdtow — ,,fine pitch”, w tym elementy 0201

e clastyczne pozostatosci po lutowaniu utatwiajace przenikanie igiet testerow

¢ minimalne, bezbarwne i niekorozyjne pozostatosci po lutowaniu (no clean)

e mozliwos¢ druku z predkoscia rakli do 150 mm/s

DANE TECHNICZNE
KATEGORIA WARTOSC NORMA
Wiasnosci chemiczne
Rodzaj spoiwa w pascie 62Sn36Pb2Ag, lub Sn63Pb37
Topnik klasyfikacja REL-0 J-STD-004
Test chromatografii bib. na CI Spetia (REL-0), IPC TM 650
Wilasnosci elektryczne
SIR- IPC >2,6%10° Q, pomiar po 7 dniach I(I;gcJ_Sl;?/ Oo‘t
SIR- Bellcore >1,9% 1012Q, p()miar po 926 g()dz, Bellcore GR78-Core

(35°C, 85% ww.)

Elektromigracja Spetnia wymagania - pomiar po 500 h. Bellcore GR78 -C.ore
(Wg, Bellcore GR 78) (65°C, w.85%, ww, 500godz.)
Wlasnosci fizyczne
Gesto$é/uziarnienie ~ 4.6 g/lem’/ 25-45 um IPC-TM 650T
Kleistos¢ 1,0 G/mm” po 24h IPC J-STD-005
przydatnos$¢ do druku Ponad 8 godz.
(pasta na szablonie) (dla 50% w.w. i temp.23°C)
Pozostato$¢ po lutowaniu : Bezbarwne i elastyczne

SIR Surface Insulation Resistance- opornos¢ powierzchniowa rezystancji
Nortma IPC-J STD004/005, IPC- TM650 —normy amerykanskie definiujace wymagania techniczne past i topnikow

Dystrybutor: firma ,,LL EN Z” Tychy tel. 0-602 308-794, tel/fax 032/2272806



Pasta OMNIX 5100 zawiera zestaw topnikow i aktywatorow, ktory generalnie nalezy traktowa¢ jako nietok-
syczny. Produkty rozktadu termicznego uwalniajace si¢ w nieduzych ilosciach podczas lutowania powinny
ze wzgledu na opary olowiu by¢ odsysane, dalsze szczegoty podano w ,,ulotce bezpieczenstwa”.

ZALECENIA APLIKACYJNE

Skladowanie

Drukowanie

Lutowanie rozplywowe

Mycie
(jezeli wymagane)

ow temperaturze 3-7°C w za-
mknigtych pojemnikach czas
przechowywania past o uziar-
nieniu 3 wynosi 6 miesiacy
Optymalna temperatura nakta-
dania pasty: 23-26 °C.

Maks. temp. naktadania 28°C

ePasty nie zuzytej nie nalezy
miesza¢ ze S$wieza aby nie
zmienia¢ jej wlasnosci smar-
nych.

ePrzed otwarciem pojemnika
niezbedne jest doprowadzenie
pasty do temperatury otoczenia
przez ca.6 godzin (stoik 500 g)
aby nie dopusci¢ do kondensa-
cji wilgoci 1 uzyskac wlasciwa
lepkos¢.

eszablony cigte laserem lub
eletroformowane:

100 pm dla rastra 0,4mm

150 pum dla rastra >0,5 mm
rakle: zalecana metalowa

enacisk na rakle:
1,5 - 3 N na cm dlugosci

eszybkos¢ rakli w drukarce:
25 — 150 mm/sek

ilo$¢ pasty na szablonie:
rolujacy sig¢ przed raklg wa-
ek o grubosci 15 — 20 mm

edopuszczalne sa wszyst-
kie metody lutowania w
atmosferze normalnej lub
W azocie

oProfil (patrz nizej):
podgrzewanie wstepne:
staty wzrost 1 - 2,0 °C/s az
do temp. 145°-160 °C lub
maks. 210-220°C dla wer-
sji bez plateu

faza plateau:

(jedynie dla pakietow o
duzym zaggszczeniu ele-
mentami o roéznej masie)
145-160°C przez 60-90 s
lutowanie- faza rozplywu:
30 - 90 s powyzej 180°C,
Chlodzenie:

Gradient: 1 -2 °C/s

Pasta jako ,, no clean ,,
nie wymaga zasadni-
czo mycia po lutowa-
niu. Jezeli mycie jest
niezbedne:

epalecamy nastgpujace
srodki myjace do pa-
kietow,

1. BIOACT SC10E

2. Hydrex XC

Do czyszczenia sza-
blonéw polecamy:
Alpha SC 10E

Axarel 2200

WYSYEKA i SKEADOWANIE
OMNIX 5100 jest pakowana do stoikow zawierajacych 500g pasty albo w kartusze Semco a 1,4 Kg i wysy-
fana w termoizolacyjnych opakowaniach styropianowych.
Zalecane warunki przechowywania: w lodowkach w temp. 3°C - 7°C, w zamykanych pojemnikach.
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Minutes

Poniewaz nie jesteSmy w stanie przewidzie¢ wszystkich uwarunkowan w jakich moga by¢ uzyte nasze produkty, powyzsze dane zawieraja jedynie typowe warto$ci i nie sa specyfikacja. Niniejsza
ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Kazdy uzytkownik jest zobowiazany do przeprowadzenia prob z naszymi produktami przed ich wdrozeniem do produkcji.

Dystrybutor: firma ,,L EN Z ” Tychy

tel. 0-602 308-794, tel/fax 032/2272806




